证券代码：688120										                   证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2025-01
	投资者关系活动类别
	 特定对象调研       分析师会议  
 媒体采访           业绩说明会   
 新闻发布会         路演活动
 现场参观           其他

	参与单位名称
	详见附件

	时间
	2025年4月29日

	地点
	电话会议及上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理、董事会秘书    王同庆
首席科学家                    路新春
首席顾问                      张国铭
独立董事                      管荣齐
董事、财务总监                王怀需

	[bookmark: _Hlk113177506]投资者关系活动主要内容介绍
	一、公司董事长、总经理、董事会秘书介绍公司经营业绩主要情况：
2024年，消费电子市场的回暖及人工智能技术应用场景的规模化落地，成为推动产业发展的双重动力。公司主打产品CMP装备、减薄装备、划切装备、边抛装备等均是芯片堆叠技术、先进封装技术的关键核心装备，同时公司布局的离子注入项目也在陆续推广。随着公司产品矩阵的不断丰富，预计能为公司持续高速增长提供强劲动能。
[bookmark: _GoBack]产品拓展与研发方面，公司CMP机台Universal-H300已经获得批量重复订单，实现规模化出货，第三代半导体专用机型研制成功并已发往客户端验证，部分先进制程CMP装备在国内多家头部客户实现全部工艺验证并批量出货；减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户，已经实现多台验收；12英寸晶圆边缘切割装备、晶圆边缘抛光装备已发往多家客户进行验证；清洗装备已形成覆盖大硅片、化合物半导体等多个制造领域的布局；芯嵛公司的多台低能大束流离子注入装备已实现验收，并积极推进更多品类离子注入装备的开发验证。晶圆再生服务取得多家先进制程客户订单，关键耗材与维保服务逐步放量。2024年公司和清华大学共同完成的“集成电路化学机械抛光关键技术与装备”项目荣获2023年度国家技术发明奖一等奖，凸显了公司在集成电路装备领域的科技实力。
随着公司产品市场表现及竞争能力逐渐增强，公司2024年度新签订单较为饱满，新签订单中先进制程的订单已实现较大占比，在手订单充足，机台交付量显著提升。公司经营业绩也再创新高，2024年实现营业收入34.06亿元，同比增长35.82%；实现归母净利润10.23亿元，同比增长41.40%；实现归母扣非净利润8.56亿元，同比增长达40.79%。
2025年一季度公司经营成果显著，实现营业收入9.12亿元，同比增长34.14%；实现归母净利润2.33亿元，同比增长15.47%；实现归母扣非净利润2.12亿元，同比增长23.54%。
同时鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需投入大量资金用于新产品研发以及产能扩张，以进一步提升公司的经营规模和产品竞争力。公司充分考虑现阶段经营与长期发展，2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利5.50元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.90股，本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、问答环节
Q1：请介绍一下公司的发展战略
A：公司努力践行“装备+服务”的平台化发展战略，持续深耕半导体关键装备与技术服务，积极布局新技术新产品的开发拓展，初步实现了包含CMP装备、减薄装备、划切装备、边抛装备、离子注入装备、湿法装备、晶圆再生、关键耗材与维保服务的平台化布局。
从收入来看，公司CMP装备收入在保持较快增速的同时，减薄装备、湿法装备等逐步贡献收入，晶圆再生及耗材维保收入实现大比例增长；从订单来看，CMP装备订单持续保持增长，减薄装备、湿法装备、晶圆再生及耗材维保等订单放量明显，划切及边抛装备也取得多家客户订单，公司平台化布局扎实稳步推进。
Q2：公司2024年度毛利率波动的原因
A：公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》的要求，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，由原计入“销售费用”调整至“营业成本”，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，并按要求对同期数据进行追溯调整。经追溯调整后，公司毛利率未发生明显变动。公司将通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司毛利率在一个相对合理的水平。
Q3：请介绍一下芯嵛公司的经营情况
A：为了落实“装备+服务”的平台化发展战略，丰富公司产品品类，实现对离子注入核心技术的吸收和转化，跨越式地完成新产品和新业务板块布局，公司收购芯嵛公司剩余股权，目前，芯嵛公司已成为公司全资子公司。
2024年，芯嵛公司已有多台低能大束流设备交付客户端并获得验收，完成了其2024年承诺的业绩。2025年，芯嵛公司将进一步加大研发投入，推进更多品类离子注入装备的开发工作，积极承接订单，发出更多机台到客户端进行验证，争取更多的市场份额。同时在中美贸易摩擦持续加大的情况下，公司也将积极关注客户动向，以争取更多验证机会。
Q4：请介绍下公司产能扩张情况。
A：随着集成电路发展成为国家重点战略和全球贸易环境的日趋复杂，半导体专用装备的国产化需求愈发迫切且增长迅速，公司加快产能规划及产业布局。华海清科北京子公司实施的“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”和天津二期项目均已完工，将逐步释放产能。同时公司将持续完善区位布局，提高公司的辐射范围，充分把握半导体装备市场发展机遇，进一步扩大公司生产经营规模。
Q5：请问公司先进制程产品是否出现了议价的压力？
A：公司自推出首台产品开始就一直在充分竞争背景下逐步发展，议价是长期存在的，产品价格变动处于正常范围内。公司一方面通过核心零部件自制自研、培育零部件厂商等供应链管理控制生产成本，另一方面通过持续加大研发投入，推出满足客户更多材质工艺和更先进制程要求的新功能、新模块和新产品，在满足客户降本需求的前提下，保证公司合理的利润率。
Q6：公司2024年度研发费用增速较为明显，请问2025年公司研发投入将围绕哪些方面展开，研发费用率预计有何变动？
A：公司将基于现有产品布局进行研发投入，保持研发费用的合理增长，以更先进制程、更高产能、更低成本为重要突破方向，持续推出满足更多材质工艺和更先进制程要求的CMP装备，积极开发更高WPH、更高TTV的全新减薄机型，逐步加大对划切装备、边抛装备、湿法装备的研发投入，并加速对离子注入核心技术的吸收和转化，推进多品类离子注入装备的开发验证，保持高水平科技创新成果的输出。
Q7：请问2024年四个季度利润为何出现明显的前低后高情况？
A：公司客户主要为国内大型集成电路制造商，公司产品发往客户端后，根据客户整体安排进行安装、调试、验收等工作，2024年各季度收入与利润变动反映了客户的实际验收进度。
Q8：公司2025年一季度末合同负债较2024年末有所下降，请问主要原因是什么？
A：公司2025年一季度末合同负债金额较2024年末下降不到10%，一方面是由于公司确认收入后需要冲减一部分合同负债，另一方面也因客户的预付款比例不同，合同负债变动处于正常区间。

	附件清单
	参会机构清单

	日期
	2025年4月30日





附件：参会机构清单（排名不分先后）
	序号
	机构名称

	1
	UBS

	2
	宝盈基金管理有限公司

	3
	财通证券

	4
	创金合信基金管理有限公司

	5
	东方阿尔法基金管理有限公司

	6
	富安达基金管理有限公司

	7
	高盛

	8
	广东恒健投资控股有限公司

	9
	广发证券

	10
	广发证券资产管理（广东）有限公司

	11
	国联证券股份有限公司

	12
	海富通基金管理有限公司

	13
	杭州萧山泽泉投资管理有限公司

	14
	红塔证券股份有限公司

	15
	华泰保兴基金管理有限公司

	16
	华泰证券

	17
	嘉实基金管理有限公司

	18
	金鹰基金管理有限公司

	19
	九泰基金管理有限公司

	20
	美林银行

	21
	南方天辰(北京)投资管理有限公司

	22
	南银理财有限责任公司

	23
	农银汇理基金管理有限公司

	24
	上海晨燕资产管理中心（有限合伙）

	25
	上海铭大实业（集团）有限公司

	26
	上海盘京投资管理中心（有限合伙）

	27
	上海循理资产管理有限公司

	28
	上海原点资产管理有限公司

	29
	上银基金管理有限公司

	30
	深圳前海百创资本管理有限公司

	31
	深圳市博隆伟业私募证券投资基金管理有限公司

	32
	深圳市榕树投资管理有限公司

	33
	深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司

	34
	苏银理财有限责任公司

	35
	太平基金管理有限公司

	36
	天治基金管理有限公司

	37
	香港鲍尔太平有限公司上海代表处

	38
	新华资产管理股份有限公司

	39
	银华基金管理股份有限公司

	40
	长城证券

	41
	长江证券

	42
	招商证券资产管理有限公司

	43
	浙江英睿投资管理有限公司

	44
	中泰证券

	45
	中信证券股份有限公司

	46
	中银国际证券股份有限公司



